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FIGURA 16: DISTANCIA ENTRE CENTROS DE FIJACIONES
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7.2.2.3 Fijacion _mecanica vista con_ remaches

cieqos sobre subestructura de aluminio
(TS 700 — figura 12).

En primer lugar se fijan las ménsulas, distribuidas
entre cantos de forjados, a una distancia en
vertical que depende del tipo y estado del soporte
y a su vez de las cargas que tenga que trasmitir al
mismo, siendo siempre que lo permita el soporte,
inferior a 1200 mm.

Posteriormente se colocan los perfiles verticales,
teniendo en cuenta que su separacion
correspondera a la distancia en horizontal de los
puntos de fijacion, a continuacion se coloca el
aislamiento térmico, si procede, y por Ultimo se
fijan las placas.

Para asegurar la planicidad del sistema de
revestimiento y  absorber las  posibles
irregularidades de los elementos estructurales de
la edificacién, las ménsulas presentan unos
orificios colisos y unas lenguas horizontales (figura
13) que permiten regular la posicion de los perfiles
verticales garantizando su aplomo y alineacion.

El espesor minimo de las placas, compatible para
este sistema, sera de 6 mm, con juntas de 10 mm.

Sus puntos de fijacién se replantearan como se
ilustra en la figura 16 y define en la tabla 22,
teniendo en cuenta que la distancia de las
fijaciones a los bordes de placa sera:

- minimo 20 mm,
- maximo 10 veces el espesor de la placa.

TABLA 22. DISTANCIAS MAXIMAS
ENTRE CENTROS DE FIJACION

Espesor de placa (mm) 6 8 10 13
2 fijaciones en un sentido 450 600 750 950
3 o mas fijaciones en un sentido 550 750 900 1200

Como para el sistema TS 150, para evitar el
movimiento de las placas, éstas se mecanizan
(perforan) de tal forma que un orificio trabaje como
punto fijo de sujecioén, preferiblemente en el centro
de la misma placa, y los demas como puntos de
deslizamientos.

Para este sistema el diametro del orificio del punto
fijo debe ser de 5,1 mm, mientras que para los
puntos de deslizamiento sera de 10 mm (figura
17). Si son necesarios dos puntos fijos para
estabilizar la placa e impedir su rotacion, los
orificios correspondientes deberan tener 6 mm de
diametro.

El taladro que se realizara en el aluminio sera de
5 mm, en los puntos de deslizamiento se utilizara
un centrador, que permitira el movimiento de la
placa respecto a la subestructura.

El remache debera fijarse de forma que quede un
margen de 0,3 mm entre remache y placa. Para
ello se utilizara una boquilla especial en la
remachadora.
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LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE ADAPTARAN A LAS DIMEN SIONES REALES DE LA ESTANCIA SEGUN LA REALIDAD DE LA OBRA.
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_Detalles-Leyenda materiales-DTC MOR-HID—— PYL-PAR
Marca de tipo Descripcion
‘AC-LLV Llave de conexién hojas interior-exterior fabrica ladrillo FIB ‘PYL-PAR
-ADH Adhesivo cementoso (espesor seglin especificaciones fabricante) o
-ALB Albardilla de hormigoén polimero Q
‘BAR Ladrillo bardo ceramico e:3cm
‘CAUCH Caucho proyectado con resinas alifaticas color s/D.F. e:6cm w
-CAV60 Forjado sanitario tipo caviti h:60cm ‘DINHG
-CCOMP Capa de compresion e:5cm PRE40x30
-CEX-CIN Carpinteria segun planos CEX-CIN /
-CHP-ALU Chapa plegada de aluminio color s/D.F. e:1.5mm goteron -CEX-CIN
‘DIN-HG Dintel in situ de hormigon, dimensiones y armado segun longitud hueco
. . . . -MOR-MON
-EEPS Aislamiento a ruido de impacto /SIL
‘ENL Enlucido de yeso e: 1.5cm -SIL "VID
‘EPS Junta de dilatacién-Poliestireno expandido-EPS e:2cm
-EPS-Srad Poliestireno expandido-EPS alojamiento suelo radiante e: segin memoria y DBHE
‘FEL Felpudo cortavientos VID
-FIB Malla de fibra de vidrio segun CTE
-FLHGA20 Forjado segun planos estructura
-FLHGA25 Forjado segun planos estructura -SIL "‘CEX-CIN
-FLHGA30 Forjado segun planos estructura — =
-GEO150 Lamina geotextil 150gr/m2 "VIE ESOE40x30
“GEO300 Lamina geotextil 300gr/m?2 204 PYL-PAR
-GRV Grava lavada e min:5cm ‘IMP-LBM E
‘GRV-ENC Encachado d :30 : e D\
nca(lz ? o g gra.lvas e. cm LP11.5 5 ‘PYL-PAR
‘HGLIMP Hormigon de limpieza e:10cm -MOR-MON g
-HOR-PEN Hormigén de pendientes e min:10cm %
-IMP-LBM Impermeabilizacion LBM40FP-FV berenjeno g LM
-IMP-PIN Impermeabilizacion con pintura
-L40x40 Perfil de acero laminado L40x40
-L50x50 Perfil de acero laminado L50x50 IMAI\:EEIIBM 'ROD
-L60x60 Perfil de acero laminado L60x60 EPS
L1000 Perl do oo Bminado L 100860 POR.C3 - POR.C3 ADH MORAUT
. X ’ - . - 0,00
-LH7 Ladrillo hueco 7cm MOR-REG -ADH POR-C1 LM
-LH9 Ladrillo hueco 9cm ‘ ‘ - Pt
-LIN Revestimiento lindleo
XF2 (2mm) o equivalente segun D.F.
‘LM Lana Mineral-LM-0.032-40 e: segiin memoria y DBHE
‘LM-TCH Sistema de placa/placas de material fonoabsorbente, segin memoria y planos de acabado
‘LP11.5 Ladrillo perforado 11.5cm
-MHGA16 Muro de hormigén armado de 16 cm
‘MHGA20 Muro de hormigén armado de 20 cm
‘MHGA45 Muro de hormigén armado de 45 cm
-MOR-AG Mortero de agarre piezas ceramicas (espesor segun detalle)
‘MOR-AUT Mortero autonivelante e:5cm ‘CAVE0
‘MOR-HID Mortero hidréfugo e:1cm
-MOR-MON Mortero monocapa acabado fino,color blanco e:1.5cm, juntas segun ficha técnica
-MOR-REG Mortero de regularizacion (espesor segun detalle)
-POLIET Barrera de vapor
-POR-C1 Porcelanico C1 ‘HGLIMP
-POR-C3 Porcelanico C3 e:1cm
-PRE40x20 Premarco aluminio 40x20mm
-PRE40x30 Premarco aluminio 40x30mm
-PRE50x40 Premarco aluminio 50x40mm
‘PYL-PAR Sistema de placa/placas de yeso laminado en paramento vertical, segin memoria y planos de acabado
‘PYL-TCH Sistema de placa/placas de yeso laminado en techo, segiin memoria y planos de acabado G
‘REV-PAR Revestimiento de pared segun plano de acabados
-ROD Rodapié de hormigén polimero blanco 100x15mm
‘RRE-RRU Cerrajeria segun planos RRE-RRU
‘SFR Sellado elastico en frio
-SIL Cordén de sellado con silicona
-SOL15 Solera e:15cm
‘-TERR Terreno existente
‘-TRSP8 Panel de resinas fendlicas termoendurecidas e:8mm
-TS700-Mens Elementos de sustentacion de aluminio TS70, segun DIT fabricante
-TS700-Perfil Perfil de aluminio TS700 cada 60cm, segun DIT fabricante RR
-VID Vidrio (ver especificacién en mediciones)
‘VIE Viertaguas de hormigon polimero
-‘VIN-DEP Revestimiento vinilico deportivo
‘W Perfil omega de acero galvanizado segun planos tabiqueria
-XPS Poliestireno extrusionado-XPS-0.034-38 e: segiin memoria y DBHE
-ZH98 Zahorras 98% Proctor e:25cm
‘216 Acero-Redondo corrugado @16, dispuesto cada 50 cm

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS
SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE

SER NOTIFICADO

LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE
ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU
CORRECTA EJECUCION Y DE SU ADAPTACION A LAS NORMAS VIGENTES Y A LAS POSIBLES INSTALACIONES EXISTENTES, COMO TAMBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, AS| COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRA LA
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DEL MISMO, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO, SEGUN LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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